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中原大學 函
地址：320314桃園市中壢區中北路200號
聯絡人：廖怡婷
聯絡電話：03-2656851
電子信箱：yiting@cycu.edu.tw

受文者：高雄市立空中大學

發文日期：中華民國115年9月11日
發文字號：原通字第1150003347號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (115B700199_1_11150249954.pdf)

主旨：檢送本校通識教育中心辦理「中原大學與桃園市政府產業

科技高峰論壇-半導體全球布局與供應鏈韌性」研討會議

程海報1份，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參加，請查照。

說明：

一、為探討全球地緣政治變局、半導體產業發展趨勢及供應鏈

韌性之影響，並深化智慧轉型、產業升級與永續治理之交

流，本校特與桃園市政府合作辦理旨揭論壇。

二、時間：115年10月6日（星期二）13時10分至17時15分。

三、地點：本校張靜愚紀念圖書館1樓秀德廳。

四、主題演講：由本校李英明校長主講「為什麼臺灣沒有單獨

成為AI產業帝國？」。

五、專題演講：涵蓋「地緣政治與產業供應鏈韌性」、「智慧

轉型與經濟韌性：桃園產業升級的城市治理與戰略布

局」、「AI大未來：全球半導體趨勢與臺灣優劣勢」及

「邊緣計算的軟硬體結合」等核心議題。

六、焦點對談：邀請桃園市政府、中央研究院資訊科學研究

所、大根光學工業股份有限公司、微星科技股份有限公

檔　　號:
保存年限:
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司、資誠聯合會計師事務所及學界專家針對半導體供應鏈

的永續治理挑戰進行深度對話。

七、報名方式：請於115年9月23日（星期三）前完成線上報

名。報名網址：https://itouch.cycu.edu.tw/go/?

w=15712@acpm3。

八、交通資訊：請參考本校路線指引，網址：https://www.

cycu.edu.tw/map.html。

正本：公私立大專校院、本校二級以上單位
副本：
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